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i.MX 93快速入门评估套件为评估9x9mm封装的i.MX 93应用处理器提供了低成本平台。

该单板解决方案采用i.MX 93 SoC(9x9mm封装)，集成了LPDDR4/LPDDR4X、eMMC和PMIC，并提供
广泛的连接选项，以满足产品评估需求。该套件提供低成本参考板设计，是加速产品上市进程的

理想起点。
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View additional information for i.MX 93快速入门评估套件.
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